
Title (en)
Electronics housing

Title (de)
Elektronikgehäuse

Title (fr)
Boîtier électronique

Publication
EP 2040527 A1 20090325 (DE)

Application
EP 08105154 A 20080827

Priority
DE 102007045262 A 20070921

Abstract (en)
The electronics housing (1) has a charging hole (6) for casting component having a housing element, a signal and current distribution component (3)
and a carrier component (4) with electronic components (5). The charging hole is arranged in the signal and current distribution component or in the
carrier component. An independent claim is included for a method for manufacturing an electronic housing.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Elektronikgehäuse (1) mit einer Einfüllöffnung (6) für eine Vergussmasse umfassend ein Gehäuseelement (2), eine Signal-
und Stromverteilungskomponente (3) und eine Trägerkomponente (4) mit elektronischen Bauteilen (5), bei dem die Einfüllöffnung (6) in der Signal-
und Stromverteilungskomponente (3) und/oder in der Trägerkomponente (4) angeordnet ist. Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zur
Herstellung eines solchen Elektronikgehäuses (1) sowie seine Verwendung für die integrierte Getriebe- oder Motorsteuerung eines Kraftfahrzeugs.
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